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HIGH PRECISION TOOLS
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g eff. Hartmetall Diamant Diamant
[1SO] [mm] | [mml] Art.Nr. €/St. Art.Nr. €/St. Art.Nr. €/St.
DCGT 070202 AGP 0,2 75 409815 417274 422842
DCGT 070204 AGP 04 7.3 410294 417014 425299
DCGT 070208 AGP 08 7.0 425294 425296 425300
DCGT 11T302 AGP 0,2 14 409956 425295 424131
DCGT 11T304 AGP 04 1,2 409957 423809 425184
DCGT 11T308 AGP 0,8 10,9 410777 425297 425301
DCGT 11T312 AGP 1,2 104 412156 425298 425302
S K1 O un beSCh |Chtet Harte, unbeschichtete Allround-Hartmetallsorte. Sehr
gut geeignet fir die Zerspanung von Kunststoffen
SK10 (PTFE, PEEK, POM, TPE, etc...).
HM
Poliert
S D2_ BESCh IChtu ng Diamantbeschichtung speziell entwickelt flir die
Zerspanung von Kunststoffen mit Flllanteil (Bron-
SDZ ze, Glasfaser, Kohle, etc...). Ersetzt teilweise die
Diamant- Diamantschicht SD1.
Schicht
S D3- BeSCh IChtu ng Diamantbeschichtung die besonders gut geeignet
ist flir die Bearbeitung von Keramik-Griinlingen
SD3 (Oxid- und Nichtoxidkeramik)
Diamant-
Schicht




